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Abstract (en)
A continuous material (9) is needle punched by taking it over several needle rollers (1) which rotate with their axes (3) perpendicular to the material
path. The material (9) covers part of the circumference of the needle rollers (1) and their speed relative to the material is set to obtain the required
needling effect with adjustable longitudinal stretch. Also claimed is the arrangement where the needle rollers (1) rotate about their axes (3) and the
axes (3) move along a circular path. <IMAGE>

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zum Vernadeln einer Materialbahn. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, da3 die Materialbahn
mit vorgegebener Geschwindigkeit Gber mehrere um ihre Langsachse sich drehende und quer zur Bewegungsrichtung der Materialbahn
angeordnete Nadelwalzen gefuhrt wird, wobei die Materialbahn jeweils einen Teil der Oberflache der Nadelwalzen bedeckt, und wobei die
Umfangsgeschwindigkeit der Nadelwalzen relativ zur Geschwindigkeit der Materialbahn derart eingestellt wird, da3 das gewiinschte Ausmaf der
Vernadelung mit einstellbarem Langsverzug erhalten wird. Ferner wird eine Vorrichtung beschrieben, die mehrere Nadelwalzen (1) umfaBt, die um
ihre Langsachse (3) rotierbar sind und deren jeweilige Langsachsen (3) wiederum auf einer Kreisbahn bewegbar sind. Vorzugsweise wechseln in
dieser Vorrichtung Nadelwalzen (1) und Stitzwalzen (2) fur die Materialbahn (9) einander ab. Das beschriebene Verfahren zeichnet sich durch eine
hohe Vernadelungsgeschwindigkeit aus. <IMAGE>
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